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FICHA TÉNCICA DEL PRODUCTO

 TACFlux® 020B-RC

Introducción
TACFlux® 020B-RC es un Flux No-Clean formulado para 
soldaduras con plomo o libres de plomo. TACFlux® 020B-RC 
es libre de halógeno y pasa la prueba de SIR aun sin refluir, lo 
que es ideal para aplicaciones de retrabajo donde el flux puede 
no calentarse adecuadamente.

Propiedades
Resultados de pruebas estándar del sector

Prueba Resultado

Clasificación de flux ROL0

Libre de halógeno según IEC 61249-2-21, 
Método de prueba EN14582

<900 ppm de Cl
<900 ppm de Br
< 1,500 ppm total

Viscosidad típica* 12 kcps

Adhesión típica 165 g

Valor ácido típico 109

SIR (J-STD-004B) Aprueba

ECM (J-STD-004B) Aprueba

Corrosión inducida por flux  
(espejo de cobre) Aprueba

Corrosión Aprueba

Toda la información es únicamente para fines de referencia.
No debe utilizarse como especificaciones de producto entrante.

*Cono y placa Brookfield (CP51, 5 rpm, 5 minutos, 25 °C).

Resultados de pruebas adicionales

Prueba Resultado

Aspecto Ámbar-amarillo claro

Temperatura máxima de reflujo 260 °C

Atmósfera de reflujo Aire o nitrógeno

Período de caducidad 6 meses a 0–30 °C

Condición de almacenamiento
Almacenar a 0–30 °C 
(punta hacia abajo en caso de 
jeringa o cartucho)

Envasado
TACFlux® 020B-RC está disponible en jeringas de 10 y 30 cc 
o envases de 100 g; sin embargo, se pueden ofrecer otras 
presentaciones para cumplir requisitos específicos.

Limpieza
TACFlux® 020B-RC está diseñado para aplicaciones No-Clean. De 
ser necesario, se puede eliminar el flux usando un limpiador de flux 
disponible comercialmente.

Reflujo
La temperatura de reflujo máxima debe ser <260 °C en atmósfera 
de aire o nitrógeno.

Almacenamiento
TACFlux® 020B-RC en jeringas o cartuchos se debe almacenar con 
la punta hacia abajo a 0–30 °C. En caso de refrigeración, TACFlux® 

020B-RC se debe descongelar durante 4 horas a temperatura 
ambiente antes de usar.

Soporte técnico
Los ingenieros con experiencia internacional de Indium 
Corporation ofrecen asistencia técnica en profundidad a nuestros 
clientes. Los ingenieros de Soporte Técnico conocen a fondo 
todas las facetas de la ciencia de materiales en cuanto a su 
aplicación a los sectores de la electrónica y los semiconductores, 
y brindan asesoramiento experto en propiedades de soldaduras, 
compatibilidad de aleaciones y selección de preformas de 
soldadura, alambres, cintas y pastas. Los ingenieros de Soporte 
Técnico de Indium Corporation brindan una respuesta rápida a 
todas las consultas técnicas.

Fichas de datos de seguridad
Consulte el documento ficha de seguridad incluido en el envío del 
producto o comuníquese con nuestro equipo local para recibir 
una copia.


